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一、问题现象：

	模块
	条件
	硬件版本
	现象
	原因
	解决办法

	1
	模块挂在会议室UPS，UPS未上市电，未开机，3节电池串联
	V1.0，RS485接口有TVS管

	接通信线，上电瞬间SN65HVD3082E芯片无问题，但是485电路板A、B信号走线烧毁，走线烧毁，模块工作指示灯正常。
	说明不同模块之间的A和B信号线有高压差（节电池间压差RS485芯片同一个信号点压差约18V=24V-5V）或者浪涌，导致不同模块的信号有电流流向，导致电流过大，而TVS管吸收掉高压起到保护芯片，而过大的电流使10mil的走线烧掉。
	针对以上问题复杂性提出解决方案：

1、测量模块通信口采用光电隔离，参照河北保定钰鑫内阻测量模块接口方式。起到模块之间通信隔离，提高可靠稳定性。
2、管理模块直接采用百发管理模块，无需另外设计。
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	V1.1，RS485接口无TVS管

	接通信线，上电瞬间SN65HVD3082E芯片击穿，信号走线正常。（注意：测试一击穿芯片立马断电），模块工作指示灯灭。
	说明不同模块之间的A和B信号线有高压差或者浪涌，导致不同模块的信号有电流流向，无TVS管保护高压或大电流直接击穿芯片。 
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